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半導体＆システム設計技術委員会 2021

3

半導体＆システム設計技術委員会

LPB相互設計・認証WG

国際標準/企画-WG

ワークショップ2021 TG

DVConステアリングTG

LPB ライブラ整備TG
広報 2020 TG

期中終了TG

新規発足

前期から同様の
TGが継続

LPBフォーラム2021 TG

フロントローディングTG

JEVeC Day2021TG

システムフロントローディングWG

EMC設計実証TGLPB 教育・認証TG

IEEE-SA TG

電源設計実証TG

LPB相互設計SC

MBSE研究会TG

IEEE2401改訂TG
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EMC 設計実証TG 活動案

連携：JEITA 半導体EMC-SC、ESD研究会

✓ EMCフロントローディングに向けたLSIモデルの実証検討
✓ EMCの中には、EMI、イミュニティ、ESD、ノイズ干渉 等様々な問題があり、
シミュレーションを行うには、それぞれ異なるモデルが必要になる。

✓ 様々なシミュレーションモデルが提案されているが、作成するにあり情報の入手性
含め実現性の確認が必要なものがある

【2021年度 検討項目案】
・TLP試験から作成したICIM-CIモデル作成 【連携】半導体EMC-SC ⇒Pending
・差動信号線へのノイズ注入を想定したICIM-CIモデル作成 【連携】半導体EMC-SC

・近傍界放射解析の実証実験（ICEM-REモデル作成 等）

【2021年度 予算】
評価TEG  試作実験費 ¥700,000
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ICIM-CI

◆ SerDesの信号のイミュニティー性能評価方法を検討

◆ DPI試験用基板を作成

◆ SerDesの信号へのDPI試験実施

◆ SerDesのイミュニティーモデル作成

LPBForumにおいて成果発表

発表資料は以下を参照

「SerDesのイミュニティーモデルとその活用」

EMC 設計実証TG 実績・成果物

DPI試験用基板

CR_Coupling

CR_Coupling

DPI試験結果 誤動作耐量

https://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20220304_LPB-Forum/20220304_3_SerDes_immunity_model.pdf
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ICEM-RE

◆ CSi様の御協力の下、近磁界プローブによる実測実施

◆ 磁界測定データのシミュレータへの取り込み

EMC 設計実証TG 実績・成果物

測定風景

1050.29MHz

磁界測定結果
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ICIM-CI

◆ モデルの精度向上／半導体ベンダー様とのモデル提供に
関する課題などディスカッション

◆ フロントローディングを実現するイミュニティーモデルを検討

ICEM-RE

◆ 具体的なユースケースの作成

EMC 設計実証TG 次期申送り事項
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